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LAB CIRCUITS

16 LAYERS 2,6 +/-0,2

LAB CODE: 73

MATERIAL

THICKNESS

Basic copper
Prepreg 1080(2)

0,017
0,13 +/-0,01

Basic copper

0,035

FR4 0,178 fa:

4] 0,18 +/-0,03

Basic copper
Prepreg 1080(2)

0,035
0,13 +/-0,01

Basic copper

0,035

FR4 0,178 i

= 0,18 +/-0,03

Basic copper
Prepreg 1080(2)

0,035
0,13 +/-0,01

Basic copper

0,035

FR4 0,178

= 0,18 +/-0,03

Basic copper

Prepreg 1080(2)

0,035
0,13 +/-0,01

Basic copper

0,035

FR4 0,178

=y 0,18 +/-0,03

Basic copper
Prepreg 1080(2)

0,035
0,13 +/-0,01

Basic copper

0,035

FR4 0,178 52

% 0,18 +/-0,03

Basic copper
Prepreg 1080(2)

0,035
0,13 +/-0,01

Basic copper

0,035

FR4 0,178

= 0,18 +/-0,03

Basic copper
Prepreg 1080(2)

0,035
0,13 +/-0,01

Basic copper

0,035

FR4 0,178

i 0,18 +/-0,03

Basic copper
Prepreg 1080(2)

0,035
0,13 +/-0,01

Basic copper

0,017

16 LAYERS 3,2 +/-0,3

LAB CODE: 291

MATERIAL

Basic copper

Prepreg 1080(2)

Basic copper

FR4 0,254

g

Basic copper
Prepreg 2113(2)
Basic copper

FR4 0,254 |5

2]

Basic copper

Prepreg 2113(2)

Basic copper

FR4 0,254 &

=

Basic copper

Prepreg 2113(2)
Basic copper

FR4 0,254 |2

N

Basic copper
Prepreg 2113(2)

Basic copper

FR4 0,254 [

|

Basic copper
Prepreg 2113(2)
Basic copper

FR4 0,254 %

Basic copper
Prepreg 2113(2)
Basic copper

FR4 0,254 %

S|

Basic copper
Prepreg 1080(2)
Basic copper

THICKNESS

0,017

0,13 +/-0,01

0,035

0,24 +/-0,03

0,035

0,176 +/-0,01
0,035

0,24 +/-0,03

0,035

0,176 +/-0,01
0,035

0,24 +/-0,03

0,035

0,176 +/-0,01
0,035

0,24 +/-0,03

0,035

0,176 +/-0,01
0,24 +/-0,03

0,035

0,176 +/-0,01
0,035

0,24 +/-0,03

0,035

0,176 +/-0,01
0,035

0,24 +/-0,03

0,035

0,13 +/-0,01

0,017
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